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En la clase anterior conocimos los aspectos basicos relacionados con

el taller y las herramientas necesarias para enfrentar la tarea de reparar MoouLos o€ MeuoRA RAM

computadoras. Ademas, analizamos cada uno de los detalles implicados 0

en los procedimientos de reparacion y las importantes consideraciones de
FUENTE DE ENERGIA

seguridad que es preciso tener en cuenta.

En esta oportunidad nos dedicaremos a profundizar en el proceso de ar-

i3
mado de una computadora, para lo cual repasaremos las caracteristicas 6
. . ABINETE
de cada una de las piezas de hardware que formarén parte de ella. Luego
de conocer componentes tales como procesador, motherboard, memoria IB

RAM, fuente de energia y gabinete, entre otros, repasaremos el proceso
v Discos DURDS Y UNIDADES SSD

de armado paso a paso.

Por supuesto, antes de enfrentarnos con esta tarea, es necesario repasar

algunos cansejos que nos permitiran lograr un armado prolijo, y este tema

también lo veremos en detalle en una seccion de la presente entrega.

Para terminar, conoceremos una experiencia real con el uso de Ghost, una

herramienta esencial para todo técnico en reparacién de computadoras.
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El motherboard o placa base es el
componente principal de toda computado-
ra. Su funcion es interconectar todos los
dispositivos de Ia maquina para que fun-
cionen en armonia y sin conflictos; si ha-
cemos una analogia con nuestro cuerpo,
el motherboard seria la columna vertebral,
por donde viajan las instrucciones del cere-
bro (procesador) a las distintas secciones.

COMPONENTES

Entre los componentes que encontramos
en un motherboard estan el zécalo para
el procesador, los puntos de anclaje y co-
nexion para el cooler, los bancos de me-
moria, el puente norte o northbridge (en-
cargado de la comunicacion bidireccional
entre el procesador, Ia memoria, el video
integrado, los zécalos PCLE y el southbrid-
ge; cabe destacar que, actualmente, en
los procesadores Athlon 64, Core i7 o pos-
teriores, el controlador de memoria no se
ubica en el northbridge sino en el mismo
procesador), el puente sur o southbridge
(se ocupa de comunicarse con el bus PCl,
los conectores USB, el reloj del sistema, la
administracion de energia y demas disposi-
tivos), slots de expansion PCl, conectores
de corriente, conectores IDE y/0 SATA
para las unidades de almacenamiento, el
chip del BIOS y Ia baterfa.

El motherboard, el procesador y la
memoria forman un conjunto que se

denomina plataforma; esta se divide
en dos grandes grupos de acuerdo
con las tecnologias que soporta: Intel
y AMD. Si bien ambas marcas utilizan
zocalos del tipo LGA (LandGridArray),
las arquitecturas de los procesadores
N0 son compatibles entre si, por lo que
debemos prestar especial atencion al
elegir la plataforma. Intel ofrece poca
retrocompatibilidad entre sus zécalos:
por ejemplo, el socket LGA775 es com-
patible con los procesadores Pentium
IV, Celeron, Core 2, etc. Asimismo, los
sockets LGA1156 soportan procesado-
res Core i3, i5e i7, Pentium D y Celeron.
Los sockets LGA1366 son compati-
ble con los procesadores Core 7 de
primera generacién, mientras que los
LGA1155 son compatibles con todos
los procesadores que tengan arquitectu-

ACTUALIZAR LA

Motherboard. En esta
imagen vemos una tipica
placa madre ECS.

ras SandyBridge e lvyBridge. Cabe desta-
car que, desde la aparicion del LGA1156,
Intel implementa el Quick Pathintercon-
nect, un canal directo entre el procesador
Yy la memoria, de modo que el FSB (Front
Side Bus) queda relegado.

Por el lado de AMD, tenemos ac-
tualmente los sockets AM2, AM2+
¥y AM3. Todos tienen una retrocompa-
tibilidad muy amplia: por ejemplo, el
AM2 es compatible con procesadores
Athlon 64 X2 4200+ al 5000+, Athlon
64 F-62, Opteron serie 100, Athlon 64
3500+ al 4000+ y Sempron 3000+ al
3600+. El socket AM2+ es compatible
con los procesadores AMZ2 y vicever-
$a, lo cual mejora la comunicacion con
las memorias y el ahorro de energia.
Este socket fue una transicion hacia el
AMS3, que soporta procesadores Athlon

PLATAFORMA

Una actualizacion de la plataforma implica que estamos cambiando no

solo el metherhoard, sino también e

pProcesador y las memorias. Antes

de proceder a la compra, debemos verificar que el nuevo motherboard

_entre en nuestro gahinete Y que Ia fuente sea capaz de brindar la ener-
gia suficiente para todos sus apartados. S
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Tamafios. Aqui podemos ver
una comparativa de tamarios
de los distintos formatos de
motherboards.

e |

Pico-ATX Nano-ATX Mini-ATX Micro-ATX Standard-ATX

Il (X2, X3, X4) y Phenom Il (X2, X3, ftres zocalos PCl, dos PCIE (1x16 y i, sonido 7.1, video integrado HD,
X4 y X6), con mejoras en los aparta-  1x4) y salidas eSATA. En la gama alta, soporte hasta 24 GB de memoria RAM,
dos de memoria, energia y video. Por  encontramos modelos con capacitores — amplias posibilidades de overclocking vy
otra parte, ya esta disponible el nuevo  de estado sdlido, conectores USB 3.0, muchas ofras funciones, dependiendo
socket FM1, la nueva estrella de AMD.  Triple Channel, cuatro PCLE x16, SATA  del fabricante.

CONSEJOS

Indistintamente de la plataforma que eli-
jamos, hay una amplia variedad de mo-
delos que se categorizan, segun Sus ca-
pacidades, en gama baja, media y alta.

En general, en la gama baja, encontra-
mos motherboards con un solo banco
de memoria (dos zocalos), que pueden
funcionar en Dual Channel, capacitores
electroliticos, dos fases de regulacion
para el procesador, capacidades casi
nulas de overclocking, y una cantidad
minima de conectores USB 2.0, SATA I,
zocalos PCl y PCIE. En la gama media,
hay modelos con dos bancos de me-
moria (cuatro o seis zdcalos) capaces
de funcionar con Dual o Triple Channel,
soporte para video HD, salidas HDMI o
DVI y soporte para mayor cantidad de
memoria; en algunos modelos conside-
rados de gama media/alta se pueden
ver capacitores de estado solido, més
cantidad de puertos USB y SATA I,
capacidades moderadas de overcloc-
king, tres fases de regulacion para el
procesador, controlador de audio 5.1,

»

Gama Baja. Motherboard de gama
baja. En este caso se tomé como
ejemplo uno del fabricante Biostar.
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El procesador es un circuito integra-
do, y es el componente mas complejo
de una computadora. Suele asociar, por
analogia, como cerebro de una PC. Este
componente se encarga de ejecutar los
programas (el sistema operativo, las
aplicaciones de usuario, juegos, etc.) y
solo procesa instrucciones programadas
en lenguajes de bajo nivel, y realiza ope-
raciones aritméticas y logicas simples
(suma, resta, multiplicacion, divisién),
I6gicas binarias y accesos a la memoria.
El procesador se caonecta con el mother-
board mediante un zécalo emplazado en
este Ultimo; como ya vimos anteriormen-
te, existe una gran variedad de formatos

de zocalos, que varian de acuerdo
con las tecnologias de fabricacion, la
plataforma y las capacidades propias
del procesador. Anteriormente, esa co-
nexion se realizaba mediante pines de
contacto, pero en la actualidad estos
se han eliminado, dado que durante la
manipulacién de los procesadores se
corria el riesgo de doblar o quebrar al-
guno de ellos, con lo cual el procesador
quedaba inutilizado.

INSTALACION

La instalacién del procesador involu-
cra no solo a este dispositivos, sino
gue, con ura capa de grasa silicona-

da de por medio, es preciso colocar un
disipador de calor, anclado al mother-
board, y sobre el cual se sujetan uno o
mas ventiladores para expulsar el calor
absorbido por el disipador mismo. Esta
tarea debe ser realizada a conciencia y
con los componentes aconsejados de
acuerdo con el TDP (Thermal Design
Power) necesario para el procesador,
ya que, de ser insuficiente, puede lite-
ralmente quemarse y quedar inservi-
ble. De todos modos, es bueno saber
que en su embalaje original todos los
procesadores incluyen el disipador vy
el ventilador (cooler) recomendados
para su trabajo en condiciones nor-

Procesador instalado. En la imagen vemos c6mo queda un procesador instalado en un motherboard
compatible. En las proximas paginas veremos las caracteristicas de los distintos procesadores.

W
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males, y habrad que reemplazarlos por
alternativas mas potentes en caso de
querer practicar overclocking.

AMD VERSUS INTEL

En las péginas anteriores, indagamos
sobre las diferencias entre las platafor-
mas AMD e Intel, pero desde un punto
de vista externo, orientado a los mother-
boards. Ahora indagaremos un poco
mas respecto de esta diferencia, pero
considerando un aspecto diferente: ve-
remos ambas plataformas pero del lado
de los procesadores,

Historicamente, AMD e Intel se han dis-
putado el trono de los procesadores
(hubo algunos otros que intentaron su-
birse a la disputa pero no lo lograron,
como Cyrix] desde los inicios de la pri-
mera computadora AT con tecnologia
x86. Estamos hablando de las 286,
386 y 486, ya que, por una cuestion
de registros, en ese punto cada compa-
fiia orientd el rumbo de sus marcas de
manera diferente. Intel continug con la
linea Pentium, Celeron, Core y Core 2;
mientras que AMD hizo lo propio con las
lineas K5, Kb, K6 I, Athlon y Athlon I,
Sempron, Opteron, Phenam y Phenom .

; ‘8_ F I, P
i‘?]?!o ?.35'6 -5(})“'.-'9,’;‘_(
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Procesador Intel.
En esta imagen
podemos observar
lo dltimo en
tecnologia de Intel:
un procesador
Core i7.

AMD MoSTRG SU TECNOLOGIA PARA PORTATILES
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Procesador AMD. En este caso,

vemos un ejemplo de un procesador

actual de AMD: un Phenom II.

Y DESKTOP: FUSION, QUE UNIFICA UN PROCESADCR
MULTINUCLEO CON UNA GPU EN EL MISMO CHIP
CON S0L0 17 W DE CONSUMO

Como mencionamos anteriormente, am-
bas plataformas tienen una diferencia
fundamental: su arguitectura.

Los zocalos donde deben conectarse los
procesadores al motherboard son totak
mente distintos para cada una e incompa-
tibles entre si, por lo que cada fabricante
de placas madre, sobre un esquema base,
tiene un modelo para Intel y otro para AMD.
Cada plataforma tiene un chipset (el con
junto de controladores northbridge y south-
bridge} particular, que define el nombre del
modelo de motherboard.

LOS NUCLEODS
Tanto Intel como AMD tienen en mercado una gama de

procesadores que van de'los dos a los seis niicleos.
AMD ofrece procesadores Phenom |

con dos, tres, cuatro y seis niicleos
la serie FX con ocho niicleos; mient

1X2, X3, X4 y X6
respectivamente, y
ras que Intel ofrece

procesadores Core i3 con dos niicleos, i5 con dosy
cuatro niicleos, e i7 con cuatro y seis niicleos.

GAMA BAJA, MEDIA

Y ALTA

Los procesadores de gama baja son
los mas economicos del mercado, tie-
nen menor frecuencia, generalmente
carecen de caché L3, ylas cachés L1y
L2 estan recortadas en su tamano, no
soportan un overclocking demasiado
importante y no suelen tener mas de
dos nucleos.

Los de gama media son un poco méas
rapidos, permiten un overclocking me-
dianamente decente, tienen caché L1
y L2 un poco méas holgadas, pueden o
no, dependiendo del modelo y de la pla-
taforma, tener una cache L3 acotada, y
cuenta con entre tres y cuatro nicleos.
Por (ltimo, en gama alta encontramos
procesadores con seis u ocho nlcleos
(los FX-8150 de AMD), cachés L1, L2 y
L3 bien amplias, capaces de aceptar over-
clocking extremo (siempre teniendo cuida-
do con la refrigeracion tanto del procesa-
dor como de las memorias) y, en general,
son los mas rapidos del mercado.
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Como dijimos
memoria RAM

anteriormente, la
(Random Access
Memory o memoria de acceso alea-
torio) es uno de los tres soportes de
una plataforma informatica. Cumple
una funcion primordial, ya que se ocu-
pa de almacenar la informacion de las
instrucciones que el procesador debe
gestionar, los resultados de dichas ta-
reas y cualquier otro dato que fuera
necesario. Se la denomina de acceso
aleatorio porgue es capaz de leer o
escribir en cualquier posicion sin tener
que seguir un orden correlativo y con el
mismo tiempo de espera para cualquier
posicién. En el proceso de encendido,
la rutina POST (Power On Self Test
o autodiagnoéstico de encendido) del
BIOS chequea la presencia o no de la

ACTUALMENTE, LA MEMORIA
DDR3 HA COMENZADO
UN LENTO DESCENSO
DE PRECIOS; SERA CUESTION
DE EVALUAR S
CONVIENE ESPERAR 0 IR
PoR LA DORMY.

misma, y emite una serie de beeps en
caso de que no estuviera instalada o
no fuera compatible (cada fabricante
de BIOS tiene una secuencia espe-
cifica de beeps de error, que puede
encontrarse facilmente en Internet).
Luego, el BIOS puede realizar un
chequeo basico de la memoria vy de-
tecfar la presencia de fallas en ella.

HISTORIA

Los primeros modulos de memoria RAM
tenias 30 contactos, con capacidades de
256 KB, 1 MB o 2 MB, vy habia que conec-
tar de a cuatro modulos para completar un
banco de memoria. Se denominaban SIMM
(Single Indine Memory Module) y tenian 30
pines, que rapidamente fueron reemplaza-
dos por los SIMM de 72 contactos. Luego
siguieron los modulos DIMM (Double Inine
Memory Module) de 168 contactos, de ma
yor capacidad, mas rapidos y con la posk
bilidad de conectarse de a uno por banco
de memoria, con aln mayares velocidades
de acceso (latencias), mayor densidad (mas
MB) y mayor velocidad de proceso (entre
100 y 133 MHz). Hasta aqui, todos los m¢-
dulos de memoria estaban agrupados en €l
conjunto de las SDR, o Single Data Rate.

PN
N

Memoria RAM. En la

imagen vemos un modulo de
memoria Corsair DDR3, capaz
de trabajar en Triple Channel.




B

Esta placa madre permite
colocar tres médulos de memoria

en Triple Channel. Con esto, la velocidad
de transmisién de datos aumenta en forma
considerable, aunque por ahora est4 reservada
para algunos modelos de motherboards.

DDR Y DDR 2

Los sucesores inmediatos fueron los m¢-
dulos denominados DDR, o Double Data
Rate, que tienen la capacidad de transferir
el doble de datos por ciclo que los mode-
los anteriores. Los primeros modelos DDR
vieron la luz en 2001 con una latencia de
10 ns (nanosegundos) y una velocidad de
100 MHz por ciclo; fueron conocidos como
DDR-200 (ya que, al duplicar la informacién
manejada por ciclo, tienen una velocidad
tedrica de 200 MHz). Luego aparecieron las
versiones DDR266 (2x133 MHz), DDR300,
DDR333, y asf sucesivamente hasta llegar a
las DDR533 (2x266 MHz).

La aparicion de los médulos DDR2 de 240
contactos permitié duplicar la velocidad de
los anteriores DDR, gracias a un pequefio
buffer que almacena 4 bits en vez de los 2
dela arquitectura DDR, para luego enviarlos.

Esto redunda en la duplicacién de la veloci-
dad nominal de los médulos sin necesidad
de aumentar la velocidad real. Por (ltimo,
tenemos lo mas avanzado de la tecnologia
en materia de memoria: DDR3. Si bien tam-
bién tienen 240 contacto's, estas memorias
son incompatibles con las DDR2, dado que
la muesca en la placa es diferente. Poseen
una latencia mayor (son mas lentas) que las
DDR?2, la frecuencia es superior y el consu-
mo de energia es sensiblemente meroar,
ademas de permitir madulos de hasta 16 GB
de capacidad. Pero aqui no termina la his-
toria, ya que las industrias que manejan la
fabricacion de memorias RAM avanzan con
gran rapidez, y nos sorprenden con nuevas
velocidades y tamafios de memoria cada
cierto tiempo. Los primeros médulos DDR
podian funcionar en lo que se conoce como

Si trabajamos con aplicaciones de

edicidn de video y/o de sonido, nos o

sera de suma ut’ilida-d contar con
.una buena cantidad de memoria_

_ RAM en nuestra computadora. Hoy =

-~ en dia, hay motherhoards de gama
- alta que soportan hasta 24 GB
corriendo en Triple Channel (seis

- modulos de 4 GB-cada uno). ;Qué

_opinan, seran suficientes?

-

-Dual Channel.
En este motherboard
-~ podemos colocar dos médulos
~de memoria en Dual Channel.

Single Channel, es decir, cada memoria
tenia un solo canal de comunicacién. Luego
aparecio la tecnologia Dual Channel, que
permitia acceder a dos modulos de memo-
ria en simultaneo, con lo cual aumentaba
la velocidad nominal de acceso a memoria
por parte de la plataforma. Para aprovechar
esta tecnologia hay que instalar dos mé-
dulos de idénticas caracteristicas en cada
banco de memoria del motherboard (los
bancos Dual Channel se diferencian con dos
colores distintos). Lo mas nuevo es el Triple
Channel, exclusivo de las memorias DDR3,
que da la posibilidad de conectar tres modu-
los por cada banco de memoria; esto redun-
da en una velocidad de acceso a los datos
mucho mayor. Esta tecnologfa est4 presen
te en algunos modelos de motherboards
de gama media y gama alta.
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La fuente de energia es un dispositivo
que convierte la corriente alterna que
tenemos en nuestras casas en corriente
continua, almacenando en un capacitor
o condensador la que no se utiliza y en-
tregéndola durante en cambio de ciclo.
También se ocupa de filtrar y entregar las
distintas tensiones gue necesitan las par-
tes de una computadora para funcionar
(tengamos en cuenta que ciertos circuitos
utilizan 3,3 Volts; otros, 5; y otros, 12).
Las fuentes, dependiendo de su calidad
y prestaciones, pueden tener dos o tres
fases de regulacion, lo que hace que la
salida de corriente sea lo mas cercana po-
sible a la corriente continua. Las fuentes
mas modernas son conocidas como ATX
y no tienen el antiguo interruptor de las
vigjas AT, en las que existia el riesgo de
que la corriente de 220 V, por una falla
en los componentes de la fuente, pasara
al motherboard y quemara sus pistas.
Esto no sucede en las fuentes ATX, que
quedan encendidas en modo de espera
con una tension eléctrica minima, aun
cuando la PC esta apagada. Se activan

Si tenemos una configuracion de gama
alta para jugar a los lltimos titulos del
mercado, seria una picardia no aprovechar
los componentes por no tener una fuente
digna. Entonces, husquemos una fuen-

te acorde: una de 800 W, modular, nos
dara lo necesario para trabajar con SLI 0
Crossfire sin ningn tipo de problemas.

Es por eso que recomendamos siempre
prestar especial atencién a las especifica-
ciones de la fuente que vamos a comprar.

Fuente modular.
Notemos los conectores
a los cuales vamos
a enchufar solo los cables
que sean necesarios.

con un pulsador que envia la orden de en-
cendido para que vuelvan a entregar los
voltajes necesarios a cada componente.

FABRICANTES

Mientras que fabricantes reconoci-
dos, como Topower, Cooler Master
y PowerCooler, indican en los rotu-
los la capacidad real de sus fuentes,
los fabricantes genéricos muestran los
valores pico que pueden alcanzar
estos productos, y no, los valores rea-
les. Entonces, si compramos una fuen-
te genérica de 400 W, es muy proba-
ble que no sea capaz de entregar mas
de 350 W en forma sostenida; en los

lor de trabajo sostenido. Esto conlleva
a que estemos desaprovechando parte
del potencial de nuestra computadora por
no tener una fuente acorde.

picos alcanzara 450 W y no, el va-

HAY QUE PRESTAR
ESPECIAL ATENCION A LAS
ESPECIFICACIONES
DE LA FUENTE PARA
ADQUIRIR UNA QUE
SATISFAGA LAS NECESIDADES

DE NUESTRA PC

FUENTE MODULARES

Hoy en dia, existen las llamadas fuentes
modulares, cuya ventaja es que pode-
mos conectar solamente los cabes que
necesitemos para alimentar los com-
ponentes de nuestro equipo. De este
modo, podemos tener nuestro gabinete
mas ordenado, lo cual permite una me-
jor circulacion de aire dentro de €l al no
tener cables innecesarios colgando de
la fuente, sin conectar.



* Retiramos el matherboard de su
embalaje original y lo ubicamos
sobre la mesa de trabajo. La
superficie debe estar limpia y
seca (una buena practica es
colocar un repasador o una

- franela debajo para preservar la
integridad de las soldaduras de
- su parte inferior). A un costado

* dejamos los cables, los tornillos
y los anclajes gue lo acompafian,
~ Ya que los utilizaremos luego.

* Una vez dispuesto el mother-

- board, procedemos a abrir

~ latraba del zocalo del
microprocesador y a levantar
st tapa. Este mecanismo

- asegura que el “cerebro”

- de nuestra computadora no

- se mueva una vez instalado.

. Podemos observar que ese
zcalo tiene dos muescas, que

- sirven para no equivocarnos

~ al colocar el procesador.

~ Ubicamos el procesador en su
- correspondiente zécalo y baja-

mos su tapa. Luego deslizamos
la palanca lateral hasta que
quede trabada. Al momento
de cerrar la tapa, como
cuando bajamos la palanca,
no debemos encontrar
resistencia; en caso de que la
haya, retiramos el procesador
y revisamos que en el zacalo
no haya ningiin obstaculo.

Técnico PC! 02 | 11

* Antes de colocar el cooler,
vamos a poner pasta térmica
sobre el procesador (esta viene |
incluida en el empaque del |
- procesador) para mejorar la
- disipacion de calor entre este
- yla base del cooler, en la cual
se encuentra el disipador.
- Luego anclamos el cooler al
- motherboard con sus pernos de
- Sujecion y conectamos el cable
- del cooler a la placa madre.
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DEBEMOS SER
PACIENTES, YA QUE
TODOS LOS
COMPONENTES
ENTRAN CON
SUAVIDAD Y DE UNA
UNICA MANERA;
NINGUNO CALZA
POR LA FUERZA.

~ Ubicamos los zécalos de - Enla caja del mother- - Algunos modelos de A continuacion, ponemos el
memoria y colocamos el o los board se incluye una motherboard incluyen un matherboard a un costadoy

mddulos que vayamos a instalar. variedad de cables panel con puertos USB procedemos a desembalar el
- Al hacerlo, abrimos las trabas adicionales, entre los frontales, que se colocan gabinete. Dependiendo de qué
 laterales del z6calo y ponemos €l cuales encontraremos en una hahia de 5.25 modelo hayamos adquirido,
madulo suavemente de acuerdo los SATA. Conectamos pulgadas. Si este es €l puede darse la situacion de
con la muesca. Si tenemos dos uno al primer puerto - caso, conectamos los que en la caja se incluya un
0 tres madulos, los insertamos SATA de la placa. Repe- cables de dicho panel par de parlantes, un teclado
en los zocalos del mismo color, timos este procedimien- a nuestra placa madre y un mouse Gptico, todos
ya que esto permitird que las to con cada disco duro segin las indicaciones genéricos. Los dejamos a un
memorias trabajen en modo y unidad 6ptica que - del manual, para no lado porque serdn los tltimos

Dual o Triple Channel. queramos instalar. - equivocarnos en el orden. dispositivos por conectar.
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* Visto desde atras, retira- " Del lado opuesto a la tapa Todos los matherboards poseen en - Enesta instancia, estamos en
- mos las sujeciones de la que retiramos, encontrare- los bordes una serie de orificios que condiciones de poner las placas
 tapa derecha del gabi- mos un pequefio panel de tienen como objetivo sujetarlos al - de expansion. Conectamos la |
- nete. Algunos modelos chapa rectangular, donde chasis del gabinete. Dentro de su tarjeta grafica y cualquier otra |
- econdmicos poseen torni- quedaran expuestos todos empaque, encontraremos algunos ~ disponible en su correspon-
.~ llos, por lo que debemos los conectores que posee - elementos de fijacion de la placa diente ranura (puede ser PCl o
- usar un destornillador tipo el motherboard (audio, madre (son de ocho a diez piezas).  PCI Express, depende de qué
Phillips; otros, en cambio, video, red, USB, etc.). Los colocamos en sus respectivos - tipo de placa necesitemos
- tienen un sistema que Ejercemos un poco de orificios y luego ponemos la chapita - colocar). Si ponemos dos
' permite desenroscarlos presidn desde dentro del que rodea a los conectores externos.  tarjetas de video, tendremos la
- 0 destrabarlos de forma - gahinete hasta despren- Para continuar, ubicamos el mother- - posibilidad de trabajar en modo

manual. derlo y lo retiramos. board en el gabinete. SLI o Crossfire.




EQUIPOS, CONVIENE TENER A MAND LOS MANUALES

~ ANTES DE ABOCARNOS A LA TAREA DE ARMAR

Y, POR QUE NO, UN DICCIONARIO DE INGLES.

|
|

~ Siel gabinete cuenta con ~ Desde el interior del * Para terminar, vamos a conectar el Un detalle para tener en

.~ algin sistema de fijacion gabinete, empujamos cable de energia al motherboard, cuenta; nuestro cuerpo retiens

- por encastre o similar para  latapa plastica del y el cable auxiliar que alimenta a | una minima carga de corrien=

- las unidades de disco . frente de una bahia la CPU, el auxiliar de la placa de ‘ denominada estatica. Para no
rigido y unidades pticas, - de 5.25" para hacer video (si es necesario), los cables | dafiar los componentes, antes

- procedemos, segun el . lugar a la instalacion de encendido y reset del gabinete, | de manipularlos es conve-
manual, a desmontar dicho * de la unidad dptica. . las unidades de disco y opticas, " niente que nos coloquemos unz
sistema para colocar luego La sujetamos al gabi- | sus respectivas fichas de energia, | pulsera antiestética conectacz
las unidades mencionadas. nete mediante el . etc. Luego, cerramos la tapa del | atierra 0 a una estanteria
En caso contrario, 1a sistema por encastre ~ gabinete y la fijamos al chasis. | metalica. Este elementos se
fijacion se realizara me- o con tornillos, segin Conectamos los periféricos y nos - consigue facilmente en come-

diante tornillos. el caso. disponemos a instalar el software. cios del ramo por poco dinere




El gabinete estd construido, general-
mente, de aluminio, acero y plastico,
con forma de caja rectangular, y posee
todas las ranuras y orificios para encas-
trar y atornillar los componentes de la
PC. Suele ser un elementos menospre-
ciado, pero es una parte fundamental
- de la PC, ya que, ademas de proveer
el soporte de todos sus componentes,
es la cara visible de la computadora.
Existen en el mercado varios tipos, de-
pendiendo de las exigencias que tendra
una vez armado el equipo, Para una PC
de oficina u hogarefia, vienen bien los
conocidos como kit, que se componen
de un gabinete sencillo con una fuente
de alimentacién nominal (de entre 350 a
450 Watts), un teclado, un mouse épti-
co y un juego de parlantes. Si pensamos
en una PC Gamer o con altas exigen-
cias, hara falta un gabinete muy bien
refrigerado (cuanto mas exigentes son
los procesos, mayores temperaturas se
generan), con una disposicion interna de
los componentes que facilite su dispo-
sicién y mejore la refrigeracién, v por
qué no, con alguna particularidad visual,
como adornos en pintura, luces, acrili-
cos, displays LCD, conectores varios
(cardreaders, USB), etc.Existe una con-
fusion muy popular entre los usuarios,
y es denominar CPU al gabinete con
sus componentes dentro. Hasta cierto
punto, esto es correcto si tomamos en
cuenta el gahinete como una unidad
donde se procesa la informacion, pero
la sigla CPU proviene de Central Pro-

cess Unity o unidad central de
proceso, y hace referencia solo al
microprocesador.

EXISTE UNA CONFUSION
AL DENOMINAR CPU
AL GABINETE CON SUS
COMPONENTES DENTRO;
HASTA CIERTO PUNTO,
ESTO ES CORRECTO,
PeRo CPU €esTA
RESERVADO SOLOD AL
MICROPROCESADOR

TAMANOS

Los tamafos de los gabinetes estan
directamente relacionados con los de
la placa madre que colocaremos en
su interior. Se los puede diferenciar en:
- Barebone: son de un tamaio muy
pequefio, no admiten casi ninguna ex-
pansion y suelen utilizarse para equi-
pos de muy poca exigencia (como una
terminal de una oficina).

- Minitower: disponen de una o dos
bahias de 5% (el tamafio de la graba-
dora de DVD, por ejemplo), y de dos o
tres bahias de 3% (el tamafio de una
disquetera). Admiten la mayoria de las
placas madre de gama baja y media,
ya que las de alta gama suelen ser muy
grandes.

- Sobremesa: son muy similares a los
minitower, solo que se utilizan acosta-
dos sobre el escritorio,
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Gabinete Gamer. Suelen tener
mejoras en lo que respecta

a la refrigeracién interna,

la distribucién de las partes

y, ademas, algunos

atractivos visuales.

- Torres: disponen de cuatro o mas
bahias de 5% y son bastante més gran-
des que los minitower. Aceptan todas
las placas madre sin importar su ta-
mano y, ademas, suelen ser bastante
espaciosos para el resto de los compo-
nentes y para una buena refrigeracion.
Existen otros tipos, pero son muy espe-
cificos, como el gahinete de servidores
o el rack, que es un conjunto de gabi-
netes de servidores.

MODS 0 ARTE EN EL GABINETE

~ Desde hace un tlempn exist un movimiento amstlco de nmmado mod, que se basa en tnmar un gatn

te comiin y corriente, y mndximario de ta!.manera que represente una idea, ideologia o gusto particula

que quien lo haga. Si se tienen las herra ntas necesarias y un poco de imaginacion, es posible fograr

verdaderas obras de arte. Aigunas ejemplos se pueden ver en www.redusers. comfnotfc;asre[ arte de-. =
: hacer—moddmo unos-de Ios mods~mas descatadns de—moddear s e




Existen muchos tipos diferentes de tarje-
tas graficas. Podemos hacer una primera
diferenciacion entre las que tarjetas de ex-
pansion propiamente dichas y las que se
encuentran integradas a la placa madre
(onboard). En general, las de expansion
son mucho mas potentes que las integra-
das, y también tienen mayor precio. Ade-
mas, las tarjetas onboard utilizan memoria
del sistema (RAM), mientras que las placas
de expansién tienen su propia memoria
dedicada. Se recomienda usar una tarje-
ta integrada cuando la PC en general no
requiera de grandes procesos graficos. Si
queremos una computadora para juegos,
edicion de video o grafica en general, sera
aconsejable usar una placa de expansion,
preferentemente, de gama media a alta.

En la actualidad, las placas de expansion

poseen interfaz PCI Express (PCHE), mien-
tras que antes tenian interfaz PCl (la mas
genérica, ademas, para ofras placas de ex-
pansién, ya sean de sonido, de red, etc.),
asi como también interfaz AGP, la cual tuvo
corta vida al desarrollarse la PCIE. Hubo
otras interfaces, pero al ser tan antiguas y
estar ya en desuso, solo vamos a nombrar-
las: ISA, MCA, EISA y VESA.

COMPONENTES

Entre los componentes mas destacados
de fas tarjetas graficas se encuentran los
siguientes:

i GPU: esta dedicado al procesamien-
to de graficos, por lo que es, sin du-
das, la parte fundamental de la placa,
de cuyas caracteristicas depende su
rendimiento general.

No ESTA DE MAS SABER
QUE EXISTEN OTRO TIPO
DE PLACAS, COMO
LAS SINTONIZADORAS,
PARA VER TELEVISION
eN LA PC; Y LAS
DE EDICION, PARA
TRABAJO CON IMAGEN
20 Y VIDEo

Tres de sus caracteristicas méas importar-
tes son: la frecuencia de reloj del niclec
(clock, que en la actualidad oscila entrz
500 MHz en las tarjetas de gama baja y
850 MHz en las de gama alta), el nime
ro de procesadores shaders y el nimerc
de pipelines (vertex y fragmentshaders).
encargados de traducir una imagen 3D
compuesta por vértices vy lineas, en unz
imagen 2D formada por pixeles. Los shz
ders son los elementos mas notables de
la potencia de una GPU; reciben el nom-
bre de nucleos CUDA en el caso de NVIDI2
y de procesadores Stream en el de AMD

Slots PCI-E. En la foto se
aprecian los distintos tipos
de slots PCI-E. De arriba

a abajo: PCI-E x4, x16, x1
y x16); debajo de ellos, uno
tradicional PCI de 32 bits.



o MeVa grafica: son chips de me
moria que almacenan y transportan
informacién entre si. No son determi-
nantes del rendimiento méximo de la
tarjeta grafica, ya que normalmente,
los que vienen instalados en la mayoria
de las placas son mas que suficientes,
Existen dos tipos: dedicada (cuando la
memoria estéa instalada en la placa de ex-
pansion y la GPU dispone de ella en su to-
talidad) y compartida (cuando utiliza parte
de la memoria RAM del sistema). Sus
caracteristicas principales son tres: capa-
cidad, interfaz y velocidad. La capacidad
determina el nimero méximo de datos y
texturas procesadas y se mide en bytes,
La interfaz, también denominada bus de
datos, se mide en bits y es la multiplicacion
entre el ancho de bits de cada chip y su ni-
mero de unidades; hace referencia directa
al ancho de banda (cantidad de datos que
puede transferir en un tiempo determina
do). Por su parte, la velocidad es aquella
a la que la memoria puede transportar los
datos procesados y es la que complemen-
ta a la interfaz para determinar el ancho de
banda total; se mide en Hertz.
 Ramdac: se ocupa de pasar senales
digitales (que se generan en la tarjeta

men

ite

Placa de video. En esta
imagen vemos la placa de
video ATl Radeon HD 6990.

L

grafica) a analdgicas, las cuales seran
interpretadas por el monitor. Este siste-
ma esta comenzando a quedar obsoleto
con las nuevas tecnologias en monito-
res, que admiten entradas digitales ta-
les como DVI y HDMI. La entrada analo-
gica mas popular es SVGA.,

o Dispositivos refrigerantes: ya que la
GPU (como todo procesador de datos) ge-
nera una cierta cantidad de calor, es nece-
sario tener un dispositivo para refrigerarla.
Suelen usarse disipadores metélicos con
un ventilador integrado, apoyados sobre
una capa de grasa siliconada entre este
elemento y la superficie de la GPU. Los
que vienen de fabrica son suficientes para
un funcionamiento normal, pero de todos
modos existe en el mercado una gran va-

Configuracion SLI. Se observan aqui las dos placas
conectadas eritre si. Ademas, se necesita
configurar el software para que aproveche

dicha configuracion.

e s I

Bl
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riedad de dispositivos, dependiendo de las
exigencias del equipo en general,

o Alimentacién: la mayoria de las plazas
de gama baja 0 media no necesitan alimen-
tacion eléctrica extra, mientras que algunas
de gama media y todas las de gama alta
suelen tener un conector, de cuatro o seis
pines, al que se conecta el cable provenien-
te de la fuente de alimentacion de la PC. La
fuente deberé ser de mayor potencia que
las incluidas en los gabinetes basicos.

ANCHO DE BANDA

La interfaz PCl tiene un ancho de banda de
132 a 800 Mby/s, mientras que AGP tiene
264 Mb/s en su version x1 y llega a 2000
Mb/s en su version x8 (528 Mb/s en la
version x2 y 1000 Mb/s en la version x4).
La interfaz PCHE tiene de 100 a 200 Mb/s
en su version x1, 400 a 800 Mb/s en la
version x4, 800 a 1600 Mb/s en la version
x8, 1600 a 3200 Mb/s en la version x16
(lamés popular) y entre 3200 y 6400 Mb/s
en la version mas moderna, la x16 2.0.

el rendimiento fin:
del procesamiento
de imagenes. Estos
métodos tienen di:
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- Discos duros
- yunidades

Fa T

Es necesario hacer una primera diferencia-
cién entre un disco duro (o disco rigido) y
un disco SSD (Solid State Drive o unidad
de estado solido): el primero es el mas
empleado actualmente en la mayoria de las
computadoras, mientras que el segundo
es una tecnologia que, si bien no es nue-
va, aln estd en desarrollo, por lo que estas
unidades no alcanzan todavia las capacida-
des de los discos duros convencionales,
ademas de que son mucho mas costosos.
En principio, en esta clase nos referiremos
alos discos duros. Un disco duro se com-
pone, principaimente, de uno o varios pla-
tos metdlicos giratorios, donde un cabezal
magnético lee y/o escribe informacion a
medida que utilizamos la PC.

CONEXION

Los tipos de conexion a la placa madre
son: SCSI (acrénimo inglés de Small Com-
puters System Interface o interfaz de sis-
tema para pequefias computadoras), SAS
(Serial Attached SCSI), ATA (Advanced
Technology  Attachment,  originalmente

conocido como IDE o Integrated Devi-

PROBLEMAS CON
DISCOS DUROS

Si el sistema operativo no reconoce
el disco, probablemente este sea
irrecuperable, porque en general la
falla estara en la placa controladora.
En caso de que sea reconocido pero
el sistema falle al intentar leer los
datos, puede tratarse de un problema

l6gico o fisico: si es légico, normal-
mente se repara usando software
especializado (Windows nos provee
del Scandisk, por ejemplo), mientras
que si es fisico, sera irrecuperable.

ce Electronics) y SATA (Serial Advanced
Technology  Attachment).  Actualmente,
el tipo de conexién mas usado es el SATA.
Tanto los cables ATA como los SCSI son
cintas planas, con distintas cantidades de
hilos o cables. El cable ATA antes tenia 40
hilos y hoy tiene 80, para mayor segu-
ridad, mientras que los cables SCSI
varian entre 32 y 68 hilos, segin
el tipo. Los discos SCSI (y actual-
mente los SAS) aun son utiliza-
dos en servidores y computa-
doras de alto rendimiento, ya
que si bien SCSI es una tec-
nologia algo antigua, permite
realizar configuraciones que se
adaptan a grandes requerimientos,
tanto de espacio como de velocidad de ac-
ceso. La interfaz SAS es similar a la SCS|,
solo que mejorada, dado que sigue utilizan-
do comandos de SCS| pero tiene mayor
velocidad y permite una rapida conexion o
desconexion. Para computadoras hogare-
fias no se justifica esta tecnologfa, conside-
rando que, ademas, es muy costosa.

FORMATO

Para utilizar un disco duro, primero debe-
mos formatearlo segin el sistema opera-
tivo que vayamos a utilizar. Este proceso
implica siempre borrar los datos que estén
grabados con anterioridad. El formateo
puede ser de bajo nivel, que implica es-
cribir marcas en el disco que generaran
las pistas y sectores, como si se tratase
de una torta que se corta por sus di&
metros (sectores) y de manera concén-
trica (pistas). Las porciones que quedan
limitadas por las pistas y los sectores se los
llaman clusters y es en ellos donde se escri-
ben los datos. Normalmente, este formateo
1o es necesario, ya que suele venir hecho
de fabrica. Suele utilizarse cuando se inten-
ta recuperar un disco que funciona mal.

Unidad SSD. Si bien se las
suele encontrar en dispositivos
portatiles, es posible emplearlas
también en PCs de escritorio.

UNA BUENA IDEA PARA
NUESTRA PC ES INSTALAR
UNA UNIDAD SDD,
QUE SOLO CONTENDRA
EL SISTEMA OPERATIVO,

Y ADEMAS, UN DISCO DURD
COMUN DONDE SE ALOJARAN
LOS DATOS

Otro tipo de formateo es el de alto n-
vel, que se utiliza para crear el sisi=
ma de archivos que utilizara el sistemz

mas operativos Windows trabajan cor
los sistemas FAT, FAT16, FAT32, NTFS
EFS y EXFAT, mientras que los Linux ==




plean ext2, ext3, extd, JFS, ReiserFS,
Reiserd y XFS. Existen otros sistemas
operativos con sus respectivos siste-
mas de archivos, pero no los nombrare-
mos aqui porque Windows y Linux son
los més populares. Ademas del forma-
teo de bajo y alto nivel, también existe
el formateo rapido, que solo borra el
sector de arranque.
Logicamente, el disco se divide
en dos sectores: el MBR (Master
Boot Record, donde se encuen-
tra la tabla de particiones) y las
particiones propiamente dichas.

Al borrar solo el MBR, el sistema
desconoce si hay datos grabados
en el resto del disco, y regraba estos
clusters con datos nuevos. En el pro-
ceso de formateo también es posible
realizar el particionamiento del disco:
esta es una forma ldgica de disponer
de distintos fragmentos de él, quizé con
distintos sistemas de archivos, depen-
diendo de las necesidades. Este parti-
cionamiento puede efectuarse al insta-
lar un sistema operativo o empleando
algin software especifico.

CARACTERISTICAS

Las caracteristicas principales de los dis-
cos duros sen: tiempo medio de acceso,
velocidad de rotacion y tasa de transferen-
cia. Otras son las siguientes:

1% Caché de pista: es una memoria tipo
flash dentro del disco duro.
o Landz: zona donde descansan los ca-
bezales de lectura/escritura una vez que
se apaga la computadora.

_ o rm e R SRR

Debido a su estructura fisica (una caja me-
talica rigida con los componentes en su in-
terior, sellada de manera casi hermética, y
con una plaza electronica controladora con
los conectores correspondientes), si bien
soporta factores externos como la hume-
dad, el polvo, etcétera, los discos son muy
frégiles ante los golpes y caidas, mas que
nada, por la delicadeza de los brazos que
tienen los cabezales de lectura/escritura.
Las unidades SDD son memorias que pue-
den ser del tipo RAM, que utilizaban una
tecnologia similar a las memorias RAM de
una PC y que fueron rapidamente reempla-
zadas por las del tipo flash, usadas en la
actualidad tanto en estos discos como en
los pen drives. Estos dispositivos de estado
solido tienen varias ventajas tnicas frente a
los discos duros mecanicos:

1 Arranque mas rapido, al no tener platos
que requieran de un tiempo hasta que lle-
gan a una velocidad constante.

H Gran velocidad de escritura.

& Mayor rapidez de lectura, incluso, 10 ve-
ces mas que los discos duros tradicionales.
& Menor consumo de energia y produccion
de calor, y menor ruido, porque no tienen
elementos mecanicos.
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Estructura del disco.

(A)Pista.

(B)Sector.

(C)Sector de una pista.

(D)Cluster. En realidad pueden tener
miles de sectores por cada pista.

&4

X Mas vida dtil sin fallos.

B Mayor seguridad.

B Menor tamafio y peso.

X Mas resistencia a golpes y caidas.

Aunque también tienen varias desventajas o
limitaciones, entre ellas:

& Precio considerablemente mas elevado
que un disco duro de similar capacidad, fru-
to de la escasa demanda actual de estos
dispositivos. Se estima que en poco tiempo
esta situacién va a equilibrarse.

& Menor recuperacion: después de un fallo
fisico, se pierden completamente los datos
pues la celda es destruida, mientras que
en un disco duro normal que sufre dafio
mecanico, los datos son frecuentemente
recuperables usando la ayuda de expertos.

Despiece de un disco duro.
En la imagen se aprecia el
interior de un disco duro IDE.

LTA UTIL?

s el fruto del trabajo de cientos de

(]

siones pirata” de

publicacit

es de menor calidad.

i para lograr un mejor producto.
lienta la inversion y da lugar a

NO ATENTES CONTRA LA LECTURA. NO ATENTES
CONTRA Ti. COMPRA SOLO PRODUCTOS ORIGINALES.
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Existen distintos tipos de unidades opticas,
que fueron quedando obsoletas porque
con cada mejora, el dispositivo resultante
era compatible con el anterior:

o Lectora de CDs (lamadas CD-ROM):
solo lefan informacion grabada en discos
compactos.

1 Lectograbadoras de CDs: leian y graba-
ban datos en los CDs que lo permitian.

i Lectoras de DVDs: leian CDs y DVDs.
& Combos: leian y grababan CDs, pero
solo leian DYDs.

1 Lectograbadoras de DVDs: leen y gra-
ban CDs y DVDs. Son las mas populares
en la actualidad.

©t Lectoras de HD-DVD.

X Lectoras y grabadoras de Bluray: si
bien ya tienen un tiempo en el mercado,
aun no han llegado a la mayoria de los
usuarios, quiza, por el precio de los discos.

FUNCIONAMIENTO

El principio de funcionamiento de las uni-
dades opticas es el mismo en todos los
casos; solo cambia la potencia y tipo
del laser, y el medio donde este incide.
Tanto los CDs como los DVDs virgenes
(sin datos grabados) pueden encon-
trarse en versiones grabables (CD-R,
se graban una sola vez) y regrabables
(CD-RW, que se pueden grabar, borrar

o 'el CD ROM que vol\n
. BD -RW en 1988 Ei dls

* tarde: DVD-R a finales de 1997
DVD se___-::onvi_r_tm en el estandar til
para almacenamiento de datos mas

o IR
R
Lad, WS ‘{\:

TICAS A AQUEL i:"" DISPOSITIVOS QU
N NG DE MANERA MAG ’ET%?LA COMO LOS

gy 1 i

} POR MEDIO Dt U U

fdi}
£
e

Lectora interna de DVD. EIl tamafio corresponde a una
bahia de 5% pulgadas; la mayoria acepta tanto los discos
de 12 cm (los mas comunes) como los de 8 cm.

y volver a grabar un cierto nimero de
veces). La principal diferencia entre un
CD y un DVD es su capacidad: normal-
mente de 700 MB para el CD y de 4,7
GB ﬁara el DVD.

Al igual que sucede con los discos du-
ros, las interfaces de conexién de las
unidades opticas son SCSI, IDE y SATA,
en el caso de las unidades internas. Las
externas, por su parte, se conectan nor-
malmente por el puerto USB.

Para identificar la velocidad de estas
unidades, se utiliza el sufijo X luego de
un niimero, donde X significa tanto las
revoluciones por segundo, como (multi-

iempo mas

802 A partlr 12007, el

para grahar y/o leer pellcuias y
Iia de Ia capacitad de':un CB .

plicado por 150 Kb/s) la transferencia
méaxima de datos por segundo.

ES MUY IMPORTANTE TENER
EN CUENTA QUE SI VAMOS A
CONECTAR UN DISCO DURO
Y UNA GRABADORA, AMBOS
IDE, EN UN MISMO CABLE
DE DATOS, EL DISCO DEBERA
ESTAR COMO MASTER, Y LA
GRABADORA, COMO SLAVE.

La grabacién de archivos en un CD o
DVD requiere de un software especifico,
conocido como Disc Burner o quems-
dor de discos {se le dice “quemar” a Iz
accién de grabar un disco). Uno de los
mas populares para Windows es Nero.
mientras que para Linux estd K3B, aum

| que existe también una buena cantidas

de alternativas para ellos.

~ | Los problemas mas comunes que pr=
7 sentan estos dispositivos son:

i Falla en el laser.
¥ Falla en el motor que mueve el laser.
i Falla en el motor que abre la bandejz.

Al ser un dispositivo relativamente barziz
no se recomienda repararlo.




Las herramientas que necesitaremos son:

1 Destornillador (tipo Phillips, preferente-
mente con la punta imantada)

o Alicate

& Precintos plasticos, cintas de velcro, etc.

Lo primero que vamos a tener en cuenta
antes de armar un gabinete es el orden
en el gue ensamblaremos cada parte.
Por experiencia, se recomienda comenzar
armando la placa madre, insertandole las
memorias y calzandole el microprocesa-
dor. Este proceso es, quizas, el mas sensk
ble, y hay que tener especial cuidado a la
hora de colocar el procesador en el soc-
ket, encastrar firmemente el disipador y
colocar correctamente las memorias RAM.

Consejos para
ad\o‘ proli]

tintas unidades (disco rigido, grabadora
de DVD, etc.). Luego, debemos tener en
cuenta que la disposicion espacial de es-
tos no interfiera en el flujo de aire interno,
un factor de suma importancia a la hora
de mantener una temperatura interior
lo mas baja posible. Normalmente,
diche flujo va desde el frente del gabinete
hacia la parte trasera. Entonces, los
cables deberan estar los mas compactos
entre si (para lograrlo, es posible emplear
precintos plasticos comunes o cintas de
velcro disefiadas especificamente para
la sujecion de cables; estas (ltimas son
mas comodas al tener que retirarlas para
realizar alguna modificacian) y, en lo posi-
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ble, lo més cercanos al lateral del gabine-
te. No hay inconveniente en precintar jun-
tos los cables de energia y los de datos,
cuando tengamos cables SATA. Enel caso
de los IDE, se intenta torcerlos (sin que-
brarlos) para que adquieran una posicién
tal que no obstaculice el flujo de aire.

Es recomendable trabajar primero con
el gabinete acostado sobre la cara
donde calza el motherboard, para
luego pararlo y constatar, ademas,
que ninguno quede rozando las pa-
letas de los ventiladores, ya sea el
correspondiente  al  microprocesa-
dor o a algin otro que esté dentro
del gabinete.

Gabinete ya atrmado. Los cables deben acomodarse
usando precintos para que ocupen el minimo espacio

Pobemos REALIZAR UNA posible.y, asf, no interfieran en la refrigeracion.

SIMULACION DE ARMADO

Y DESARMADO DE LA PC >
GRACIAS A UNA APLICACION

WEB DESARROLLADA POR

CISCO, aue permrTe

RECREAR PASO A PASO EL

MONTAJE POR MEDIO DE
ANIMACIONES INTERACTIVAS

Una vez que tengamos la placa madre
con la/s memoria/s y el procesador co-
locados, deberemos sujetarla al gabinete
y conectarle los cables de la fuente de
alimentacion, los correspondientes al pa-
nel frontal (LEDs, audio, encendido, reset
y USB, silos hubiera), y los correspondien-
tes a la transmision de datos de las dis-

LA FUENTE DE ALIMENTACION MODULAR

. mas ordenado al no tener cables sueltos. No ohstan-
te, debemos tener en cuenta que suele ser algo mas
cara que una fuente comiin, y su uso se justifica, por
ejemplo, si tenemos poco espacio

Este tipo de fuente de alimentacidn es muy practica a

la hora de armar una PC, ya que nos permite conectar
- solo los cables que necesitemos estrictamente para
alimentar los dispositivos y nos deja un ambiente
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Desde el taller:
La importancia de Ghost

i A LA HORA DE RESGUARDAR DATOS DE UNA PC O DE CLONAR LA INFORMACION DE UN DISCO
£ OTROS. NADA MEJOR QUE CONFIAR EN GHOST, UN PROGRAMA DESARROLLADD POR SYMANTEC
(QUE NOS SOLUCIONA MUCHOS PROBLEMAS.

Mis primeras experiencias con Ghost
fueron a partir de enfrentarme con un
problema. Tuve la necesidad de cam-
biar la forma de realizar el respaldo de
los datos de mis clientes, mas preck
samente, cuando uno de ellos guardd
informacién importante en carpetas
ocultas, y nunca me lo comentd. Mi
metodologia de backup era, simple-
mente, copiar y pegar en otro disco
(Total Commander era la herramienta
que usaba en ese entonces) y, luego,
formatear. Por lo tanto, dichas carpe-
tas ocultas nunca aparecieron.
Buscando, investigando y preguntando,
llegué a conocer Ghost, ese fantasmi-
ta que me ha salvado mas de una vez.
Principalmente, lo uso para realizar y
guardar los backups de mis clientes.
Una vez que se instalo el nuevo siste-
ma operativo, copio el .GHO junto con
GhostExplorer (pequefio programa que
permite abrir el archivo .GHO y extraer
lo que me haga falta de él), ademas de
guardarlo unos dias por precaucion.

Archivo .GHO

Lo bueno de este método es que no im-
porta si hay carpetas ocultas: en el ar-
chivo que se genera (que a veces puede
ser bastante pesado) esta todo, archi-
vos, programas instalados, drivers, etc.
Hay que tener en cuenta que, para ge-
nerar dicho archivo, primero debemos
asegurarnos de que el disco funcione
bien al leer y escribir los datos. Si es es

b

Pantalla inicial de Ghost. Ya sea desde Windows o desde
DOS, esta seré la pantalla inicial del programa, el cual es

muy intuitivo a la hora de usar.

asi, el mismo Ghost nos avisa que hay
problemas y nos obliga a testear el dis-
co para repararlo. Luego de generado
el archivo .GHO, lo abrimos con Ghost
Explorer para verificar que esté intac-
to: de no ser asf, no lo podria abrir.

Pero este no es todo el uso que le doy
a Ghost. Como me permite clonar dis-
cos, cuando se me presenta la nece-
sidad de armar e instalar varias PCs
con la misma placa madre y el mismo
software, basta con instalar todo una
sola vez y luego clonar (lo cual es mu-
cho mas réapido), problema resuelto.

Una herramienta muy popular entre los servicios técnicos informaticos es

el denominado Hiren’s hoot CD. Se trata de un conjunto bastante grande de

programas de todo tipo para el testeo, la reparacion y el hackup, incluidos
los nombrados en esta nota: Ghost y GhostExplorer. Este CD es, ademas,
de tipo Live CD o hooteable, es decir que se puede arrancar la PC desde él
para correr las utilidades necesarias. :

En muy poco tiempo, tengo varias PCs
funcionando.
Y aln hay mas. Como norma general.

BUSCANDO, INVESTIGANDO
Y PREGUNTANDO LLEGUE
A CONOCER GHoST,
ESE FANTASMITA QUE
ME HA SALVADO
MAS DE UNA VEZ

lo primero gue hago con una PC pro-
blematica es una imagen de su discc
(el dichoso archivo .GHO), ya que er
ocasiones estuve intentado reparar
problema de la PC, y con formatear
instalar y todo, no pude llegar a nadz.
En este punto, entonces, tengo la pe
sibilidad de volver a volcar la image®
creada con Ghost previamente y deja
la PC en el mismo estado que teniz 2
llegar a mi, y a partir de ahi, si, inte™
tar otras maniobras o, directament=
devolverla a su dueno.
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FUENTES DE ENERGIA
Y GABINETES

En el préximo nimero analizaremos dos dispositivos
fundamentales de la computadora: la fuente de poder
y el gabinete. Veremos como seleccionarlos, instalarlos
y solucionar los conflictos que puedan presentarse.

PC DE ESCRITORIO Y PORTATILES | TABLETS | CELULARES ¥ MUCHO MAS!

Argenlina $1740- f Nbbica $85.- ISUD A LABUR g
CURSO VISUAL o
T’ vrracTico [ E

MANTENIMIENTO Y REPARACION

FUENTES DE ENERGIA

PC DE
g

EN ESTE NUMERQ CONOCEREMOS LOS DISTINTOS TIPQS DE FUENTES DE PODER Y GABINETES,
ASi COMO TAMBIEN LA FORMA DE HACER FRENTE A LAS DIFICULTADES QUE PUEDAN PRESENTAR
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